VNIVERSITAT
rE) VA L E N C [ P\ Vicerectorat d'Innovacio i Transferéncia

SERVEI DE TRAMSFERENCIA | INNOVACIO

Resolucio de 20 de juliol de 2025, del Rectorat de la Universitat de Valéncia per la
qual es convoca la | edicié de la convocatoria d’Ajudes de la Catedra de Materials
Avancgats per a la Industria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Xip) per a
cursar el master de Formacié Permanent Multinacional en Microelectronica [Exp.
CAT25-05-126-01 ]

El Vicerectorat d’Innovacid i Transferencia de la Universitat de Valencia, fent Us de les atribucions que
li confereix la Resolucid de 20 de maig de 2022, de la rectora de la Universitat de Valéncia (DOGV de
30 de maig de 2022) per la qual es deleguen determinades competéncies en els vicerectorats, la

Secretaria General, la Geréncia i altres organs d’aquesta Universitat.

RESOL

1.- Convocar i aprovar les bases reguladores de la | edicid de la convocatoria d’Ajudes de la Catedra de
Materials Avangats per a la Industria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Xip) per a ajudar
economicament persones fisiques amb les despeses que suposa cursar el master de Formacié

Permanent Multinacional en Microelectronica.
2.- Aquesta convocatoria es regeix per les bases que es publiquen en I'annex .

3.- El pressupost maxim autoritzat per a aquesta convocatoria és de 90.000 € i es financga a carrec del
capitol VII del pressupost de la Catedra de Materials Avancgats per a la IndUstria de Semiconductors i
Circuits Integrats (PERTE Xip) de la Universitat de Valencia per a I'any 2025, organica 2330151217
especifica 20240559. Aquest projecte és financat per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals, referencia: TSI-069100-2023-0012, amb fons del Pla de recuperacié,

transformacid i resiliencia.

Contra aquesta resolucid, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposicié en el termini d’un mes des de 'endema de la seua publicacid, davant el mateix organ que ha
dictat la resolucid, o bé directament un recurs contencids administratiu davant els organs de la
jurisdiccié contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos,

comptadors des de 'endema de la seua publicacié.

La rectora, p. d. (DOGV 30/05/2022)

Rosa Maria Donat Beneito
Vicerectora d’Innovacio i Transferéncia
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ANEXO |. BASES REGULADORES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA D’AJUDES DE LA
CATEDRA DE MATERIALS AVANGATS PER A LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORS |
CIRCUITS INTEGRATS (PERTE XIP) PER A CURSAR EL MASTER DE FORMACIO
PERMANENT MULTINACIONAL EN MICROELECTRONICA.

1. OBIJECTE

L'objecte d’aquesta convocatoria és promoure l'interes en el master de Formacié Permanent
Multinacional en Microelectronica, master que ofereix una formacié avangada que permet preparar
els estudiants per a exercir una amplia varietat de rols en la industria relacionada amb la tecnologia
electronica, des del disseny i desenvolupament de productes electronics fins a gestié de tecnologia en

sistemes electronics o la investigacid i el desenvolupament de noves tecnologies.

2. PERSONES DESTINATARIES

Poden participar-hi els estudiants i les estudiantes que tinguen interes a cursar aquest any 2025-2026
el master de Formacié Permanent Multinacional en Microelectronica de la Universitat de Valencia i
que, en la data d’acabament del termini de presentacié de sol-licituds, complisquen els requisits

seglents:

a) Haver-se matriculat en el master de Formacié Permanent Multinacional en Microelectronica

en el curs acadéemic 2025-2026.

b) Haver realitzat el primer pagament de matricula del master com a persona fisica.

3. QUANTIES DE LAS BEQUES

Consta en el respectiu expedient la consignacié pressupostaria adequada i suficient per a atendre les

obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatoria.

Les beques es finangaran a carrec del capitol VII del pressupost de la Universitat de Valéencia per a
2025, a carrec del capitol VII, especifica 20240559, del pressupost de despeses de 2025 de la Catedra
de Materials Avancats per a la Industria de Semiconductors i Circuits Integrats (PERTE Xip) per un
import de fins a 90.000 €. Aquest projecte és finangat per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions
i Infraestructures Digitals, referéncia: TSI-069100-2023-0012, amb fons del Pla de recuperacio,

transformacid i resiliéncia.

Es finangara el 100% de I'import de la matricula per a cadascuna de les persones que complisquen els

requisits i hagen formalitzat la seua matricula.
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La dotacio total i Unica de la beca per a cada persona beneficiaria és de 7500 € i en cap cas té

consideracio de salari o remuneracio.

La condicié de persona beneficiaria d’aquesta beca només es pot obtenir en un Unic curs academic i

per una sola vegada.

La percepcid de la beca per a la realitzacié del master de Formacié Permanent Multinacional en
Microelectronica no té en cap cas efectes juridic laborals entre la persona beneficiaria i la Universitat

de Valéncia.

4. COMPATIBILITAT

Aquestes beques son incompatibles amb qualsevol altra ajuda publica o privada per a la mateixa

finalitat.

5. PRESENTACIO DE SOL-LICITUDS | DOCUMENTACIO

Les sol-licituds s’han de presentar mitjancant el formulari inclos en I'annex Il a través de la Seu
Electronica de la Universitat de Valéncia, fent Us del procediment de registre electronic que es troba

accessible en https://links.uv.es/mz4fgpg amb usuari i contrasenya de la Universitat de Valéncia, amb

registre previ en la Seu o amb certificat electronic digital.

Les sol-licituds han d’anar dirigides a Catedres institucionals i d’empresa seguint aquesta ruta: “Tipus
d’unitat” Serveis universitaris, generals i centrals; “Organ al qual es dirigeix” Servei de Transferéncia i
Innovacidé; “Tramitacid desitjada” Gestions especifiques de la unitat, Catedres institucionals i

d’empresa. En https://links.uv.es/uvcatedres/ajudes es pot consultar una guia d’ajuda.

Segons l'article 2.1.e) del Reglament d’administracié electronica de la Universitat de Valéncia, els
membres de la comunitat universitaria estan obligats a relacionar-se amb la Universitat de Valéncia a
través de mitjans electronics i per aixo les sol-licituds han d’emplenar-se necessariament per la Seu

Electronica de la UV en el cas de I'estudiantat de la Universitat de Valéncia, i per la mateixa Seu.

Amb el lliurament de la sol-licitud, la persona sol-licitant declara, sota la seua responsabilitat:
a. Que accepta les bases de la convocatoria.

b. Que totes les dades incorporades a la sol-licitud sdn certes.

c. Quesap que la inexactitud de les circumstancies declarades dona lloc a la denegacidé o revocacié

del premi.

d. Que no estaincursa en cap de les circumstancies que recull I'article 13.2 de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, general de subvencions.
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Amb la sol-licitud s’ha de presentar la documentacio segiient:
- Instancia sol-licitant participar (annex Il).
- Carta d’acceptacio de la convocatoria i les seues bases (annex ll).
- Declaracié responsable (annex IV).
- Copia del master de Formacié Permanent Multinacional en Microelectronica.
- Documentacié justificativa del primer pagament del master com a persona fisica.

- Copia informativa de I'expedient academic de grau amb les qualificacions de les assignatures de

les quals consta, llevat que hagen estudiat el grau en la Universitat de Valéncia.

Es pot requerir a les persones sol-licitants la presentacié dels documents originals per a confrontar-los
amb els presentats, o qualsevol altre document que es considere necessari per a la concessio

d’aquestes beques.

Tota documentacid que es presente fora del canal establert o amb posterioritat al termini de
finalitzacié de presentacid no sera tinguda en compte. Igualment, si no compleix les estipulacions

arreplegades en aquestes bases, no sera acceptada i no participara en el premi.

Si la sollicitud d’iniciacié no reuneix els requisits que assenyala I'article 66 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, i, si és el cas, els que
assenyala l'article 67 o altres exigits per la legislacié especifica aplicable, es requerira a I'interessat
perque, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb
indicacio que, si aixi no ho fa, se’l tindra per desistit de la seua peticid, després de resolucié previa que

haura de ser dictada en els termes previstos per I'article 21.

La documentacio presentada, excepte la de las candidatures guanyadores, sera esborrada i eliminada
de les bases de dades de la Universitat de Valéncia una vegada lliurada la beca i s’hagen complit els

terminis per a la resolucioé dels possibles recursos.

6. PUBLICACIO | TERMINI DE PRESENTACIO

Un extracte de les bases d’aquesta convocatoria es publicara en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana (DOGV).

Les bases es publicaran en el tauler oficial de la Universitat de Valéncia https://tauler.uv.es/ i en la

pagina web de Catedres de la Universitat de Valéncia [http://www.uv.es/catedres], sense perjudici

que puguen publicar-se en altres mitjans que es consideren adequats.
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Les sol-licituds es podran presentar a partir de 'endema de la publicacié de I'extracte d’aquesta

resolucié en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 21 d’octubre de 2025.

7. ORGAN INSTRUCTOR, ORGAN D’AVALUACIO | CRITERIS DE VALORACIO

Per a la instruccié d’aquest procediment és competent el Servei de Transferéncia i Innovacié de la
Universitat de Valéncia. L’organ competent per a la resolucid de la convocatoria és el Vicerectorat

d’Innovacio i Transferéncia.

El procediment de concessio es tramitara en régim de concurrencia competitiva d’acord amb la seccio
la, capitol Il del titol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda publica, del sector public

instrumental i de subvencions.

Organ d’avaluacié

La Comissid d’Avaluacid de les sol-licituds presentades estara formada per professors i investigadors

pertanyents a I’equip de treball de la Catedra.

La comissié d’avaluacié és designada pel Vicerectorat d’Innovacié i Transferencia, i té la facultat
d’interpretacié de qualsevol circumstancia no prevista en aquestes bases per a un millor compliment

de I'objectiu de I’Ajuda.

Criteris de valoracid

L'avaluacié de les sol-licituds es realitzara examinant la documentacié per a comprovar que es
compleixen els requisits establerts. En cas necessari, s’estableix com a criteri de prelacié de sol-licituds

la nota mitjana de I'expedient que dona accés al master.

La Comissié Avaluadora elevara la proposta de concessié de la beca amb les puntuacions de nota
mitjana de I'expedient corresponents al Vicerectorat d’Innovacié i Transferéncia de la Universitat de

Valéncia, que resoldra la concessio d’aquesta.

8. RESOLUCIO
El Vicerectorat d’Innovacié i Transferéncia resoldra les beques.

La resolucié de la beca contindra la consideracid “d’apte” o “no apte” assignada a cada una de las
persones sol-licitants por la Comissié Avaluadora, una vegada analitzada la documentacié presentada,

i si és el cas, la puntuacié corresponent.

La resolucié de concessié es fara en el termini maxim de sis mesos des de la publicacié de la
convocatoria en el DOGV, segons el que estableix I’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

general de subvencions.
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La resolucié de concessié amb la relacié de beneficiaris i no beneficiaris es publicara, amb efectes de

notificacio, en el tauler oficial de la Universitat de Valéncia [https://tauler.uv.es].

A més, se li donara difusid i s’incloura enllagos a la publicacié del tauler oficial, en la pagina web:

www.uv.es/catedres.

9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARIES

Les persones beneficiaries de les beques han de comunicar per escrit I'acceptacio o la renuncia de la
beca economica en el termini de 10 dies habils, comptadors a partir de 'endema de la publicacié de
la resolucid de concessid definitiva, i lliurar el document d’acceptacié (annex Ill) en el registre

electronic de la Universitat de Valéncia.

Sino es lliura aquest document en el termini establert, s’entendra que renuncia a la beca, d’acord amb

I’art. 94 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comu.

10. REVOCACIO

Les concessions de beques poden ser revocades, amb reintegrament total o parcial de I'import,
d’acord amb el procediment establert en la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda publica, del sector
public instrumental i de subvencions, per incompliment de les obligacions referides i si es descobreix
que en la concessid va concérrer ocultacio o falsejament de dades o, si una vegada rebut I'import de

la beca, no es fa patent el pagament del master.

11. LEGISLACIO APLICABLE

En el que no preveu la convocatoria, aquesta ha d’interpretar-se conforme a la legislacio aplicable a
les ajudes i altres aportacions dineraries sense contraprestacio realitzades pels ens pertanyents al
sector public de la Comunitat Valenciana, aixo és, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions
de la Comunitat Valenciana, i Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda publica, del sector public

instrumental i de subvencions.

12. RECURSOS

Contra la resolucié de concessid d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposicié en el termini d’un mes des de I'endema de la seua publicacio,

davant el mateix organ que ha dictat la resolucié, o bé directament un recurs contenciés administratiu
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davant els organs de la jurisdiccié contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini

de dos mesos, comptadors des de I'endema de la seua publicacié.

13. DADES DE CARACTER PERSONAL
13.1.Dades del responsable.

Universitat de Valencia Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibafiez 13

46010 Valéencia
lopd@uv.es

13.2. Finalitats i base juridica del tractament.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecciéd de dades de caracter personal i garantia de drets digitals, us informem que les dades
personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informacié de la Universitat
de Valéncia que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol-licitud de participacié
en el premi, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.
13.3. Procedéncia de les dades.

La Universitat de Valencia Unicament tractara les dades proporcionades pel sol-licitant.
13.4. Destinataris de les dades personals.

En el marc de la relacié que s’estableix amb motiu de la sol-licitud de participacié en el programa,
s'informa que se cediran les dades estrictament necessaries en els suposits seglients i per a les

finalitats seglients:
- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.

- Publicacid de la resolucid de concessié en el tauler oficial de la Universitat de Valéncia.
Addicionalment, a efectes informatius, pot informar-se de la resolucié en pagines web allotjades sota

el domini oficial de la Universitat de Valéncia.

- Publicacié de les persones beneficiaries, import i objecte de I'ajuda en el portal de transparéncia de

la Universitat de Valéncia https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia , en

compliment del que estableix I’article 8.1

a)delaLlei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern i
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de I'article 23 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de transparéncia, bon govern i participacié ciutadana de

la Comunitat Valenciana.

- A la base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que estableix I'article 20 de

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
13.5. Termini de conservacio de les dades.
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel-lades d’acord amb els criteris seglients.

A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca I'ajuda, les dades es conservaran

durant els periodes previstos en la legislacié administrativa en garantia dels drets dels concurrents.

B. Quant a les persones concurrents a les quals es concedisca I'ajuda, les dades es conservaran durant
tot el periode vinculat a la gestidé del programa, s’incorporaran si escau a I'expedient de I'estudiant i
es conservaran amb finalitats d’acreditacid i certificacid de la concessié i de qualsevol altre mérit

academic relacionat.
13.6. Drets.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol-licitar al responsable del tractament 'accés a
les seues dades personals, i la seua rectificacié o supressid, o la limitacié del seu tractament, o a
oposar-se al tractament, aixi com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden

exercir els seus drets, mitjangcant I'enviament d’un correu electronic dirigit a uvcatedres@uv.es, des

d’adreces oficials de la Universitat de Valencia, o bé mitjangant escrit acompanyat de copia d’'un
document d’identitat i, si és el cas, documentacié acreditativa de la sol-licitud, dirigit al delegat de

Proteccid de Dades a la Universitat de Valéncia.
13.7.Dret a presentar una reclamacié davant una autoritat de control.

La Universitat de Valéncia, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al
RGPD. Tenen habilitada una adreca lopd@uv.es per a qualsevol informacié, suggeriment, peticié
d’exercici de drets i resolucié amistosa de controversies en mateéria de proteccio de dades de caracter

personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamacié davant 'autoritat de control competent.
13.8. Politiques de privacitat de la Universitat de Valéncia.

Poden consultar-se les nostres politiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6
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VNIVERSITAT
D VALENCIA ANNEX Ii Exp.

1 DADES IDENTIFICATIVES

Nom:

Cognoms:

Adreca electronica: Teléfon:

Merits

Es necessari adjuntar amb aquesta sol-licitud:

- Copiade la matricula en el master de Formacié Permanent Multinacional en Microelectronica
- Documentacié justificativa del primer pagament de I'import com a persona fisica del master
- Expedient académic/copia informativa del grau amb les qualificacions

Dataisignatura

Destinacid: Catedra de Materials Avancgats per a la Industria de Semiconductors i Circuits Integrats

2 LOPD

Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informacié de la
Universitat de Valéncia que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol-licitud de
participacio en 'ajuda de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol-licitar al responsable del tractament I'accés a les seues
dades personals, i la seua rectificacio o supressio, o la limitacié del seu tractament, o a oposar-se al
tractament, aixi com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus
drets, mitjangant I’enviament d’un correu electronic dirigit a uvcatedres@uv.es des d’adreces oficials de la
Universitat de Valencia, o bé mitjangant escrit, acompanyat de copia d’un document d’identitat i, si és el cas,
documentacio acreditativa de la sol-licitud, dirigit al delegat de Proteccié de Dades a la Universitat de
Valéncia, edifici Rectorat, Av. Blasco Ibdfiez, 13, VALENCIA 46010, lopd@uv.es.

Per a més informacio sobre el tractament, podeu consultar les bases reguladores de la primera convocatoria
de beques per a cursar el master de Formacio Permanent Multinacional en Microelectronica en aquesta
Universitat durant el curs 2025-2026.
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CARTA D’ACCEPTACIO DE CONVOCATORIA | LES SEUES BASES

Sr. /Sra.:

En relaci6 amb els requisits establerts en la convocatoria de les BEQUES PER A AJUDAR
ECONOMICAMENT PERSONES FISIQUES AMB LES DESPESES QUE SUPOSA CURSAR EL MASTER DE
FORMACIO PERMANENT MULTINACIONAL EN MICROELECTRONICA, manifeste expressament la meua
acceptacid i conformitat amb la convocatoria, les bases i els requisits establerts en aquesta. Igualment
manifeste comprometre’m a actuar amb estricta subjeccié als termes de la convocatoria referida. De

la mateixa manera:
Conec i accepte:

- Que amb aquesta beca no s’estableix cap mena de relacié contractual ni laboral, niimplica cap

compromis per part de la Universitat de Valéencia d’incorporacié futura a la plantilla d’aquesta.

- L'import objecte d’aquesta beca sera lliurat directament al beneficiarii en cap cas a empreses,

fundacions o altres persones juridiques.

Sense que calga afegir-hi res més,
Signatura

Nom DNI:

Data

1 edicié Ajudes master Catedra de Materials Avangats per a la Industria de Semiconductors i Circuits Integrats-PERTE Xip (2025) [ 10 de 13]

Projecte finangat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. Referéncia: TSI-069100-2023-0012

) Financiado por >, %g PERTE Chip

g - L. < < microelectrénica
& la Unién Europea g?B'ERNO M‘NMLT':%ANSFORMAC\ON DIGITAL Plan de Recuperacién, ES af-"la d I lta l semiconductores
M NextGenerationEU ¥ DE LA FUNCION PUBLICA I W Transformacién y Resiliencia p g N




VNIVERSITAT
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VNIVERSITAT )
B VALENCIA ANNEX IV — DECLARACIO RESPONSABLE

DADES DEL SOL-LICITANT
NIF/NIE/PAS NOM COGNOMS
ADRECA ELECTRONICA TELEFON MOBIL CODI POSTAL LOCALITAT PAIS

DECLARACIO DE RESPONSABILITAT

La persona que subscriu declara responsablement:

- No trobar-se incurs en cap de les prohibicions previstes per I'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributaries i davant la Seguretat Social.

- Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

AUTORITZACIONS

Per a garantir el vostre dret a no aportar documents i evitar-vos tramits addicionals, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comu de les administracions publiques (article 28), ens permet obtenir directament
les vostres dades personals que obren en poder d’altres administracions publiques, llevat que una llei especial

aplicable requerisca el vostre consentiment exprés , per la qual cosa, a aquest efecte

] Autoritzeu a obtenir les dades relatives a trobar-vos al corrent en el compliment de les vostres obligacions

amb I’Agencia Estatal d’Administracio Tributaria.

] Autoritzeu a obtenir les dades relatives al compliment de les vostres obligacions davant la Seguretat Social.

Signatura de la persona sol-licitant Valéncia,

PROTECCIO DE DADES PERSONALS: Les dades que ens faciliteu en aquest formulari seran tractades per la Universitat de Valéncia en qualitat de
responsable, per a la finalitat indicada en aquesta documentacié i, prenent com a base el que disposa el Reglament general de proteccic de dades
(UE) 2016/679, podeu exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio i altres contemplats en el reglament citat, conforme s’explica en la
informacid addicional sobre proteccié de dades que podeu consultar en document annex o en aquest enllac.
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VNIVERSITAT
rE) VA L E N C [ P\ Vicerectorat d'Innovacio i Transferéncia

SERVEI DE TRAMSFERENCIA | INNOVACIO

Resolucion de 20 de julio de 2025, del rectorado de la Universitat de Valéncia por la
que se convoca la | edicion de la convocatoria de ayudas de la Catedra de Materiales
Avanzados para la Industria de Semiconductores y Circuitos Integrados (PERTE Chip)
para cursar el Master de Formacion Permanente Multinacional en Microelectrénica
[Exp. CAT25-05-126-01 ]

El vicerrectorado de Innovacion y Transferencia de la Universitat de Valéncia, haciendo uso de las
atribuciones que le confieren la Resolucién de 20 de mayo de 2022, de la Rectora de la Universitat de
Valéncia (DOGV de 30 de mayo de 2022) por la cual se delegan determinadas competencias en los

vicerrectorados, la Secretaria General, la Gerencia y otros 6rganos de esta universidad.

RESUELVE

1.- Convocar y aprobar las bases reguladoras de la | edicidén de la convocatoria de ayudas de la Catedra
de Materiales Avanzados para la Industria de Semiconductores y Circuitos Integrados (PERTE Chip)
para ayudar econdmicamente a personas fisicas con los gastos que supone cursar el Master de

Formacion Permanente Multinacional en Microelectrdnica.
2.- Esta convocatoria se regira por las bases que se publican en el anexo I.

3.- El presupuesto mdaximo autorizado para esta convocatoria es de 90.000€ y se financia con cargo al
capitulo VII del presupuesto de la Catedra de Materiales Avanzados para la Industria de
Semiconductores y Circuitos Integrados (PERTE Chip) de la Universitat de Valéncia para el afio 2025,
orgdnica 2330151217 especifica 20240559. Este proyecto esta financiado por la Secretaria de Estado
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales”. Referencia: TSI-069100-2023-0012, con fondos

del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Contra esta resolucién, que agota la via administrativa, se puede interponer recurso potestativo de
reposicion en el plazo de un mes desde el dia siguiente de su publicacién, ante el mismo érgano que
ha dictado la resolucidn, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante los drganos
de la jurisdiccion contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses,

contados desde el dia siguiente de su publicacién.

La rectora, p.d. (DOGV 30/05/2022)

Rosa Maria Donat Beneito
Vicerectora d'Innovacid i Transferencia
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ANEXO |. BASES REGULADORAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA
CATEDRA DE MATERIALES AVANZADOS PARA LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES
Y CIRCUITOS INTEGRADOS (PERTE CHIP) PARA CURSAR EL MASTER DE FORMACION
PERMANENTE MULTINACIONAL EN MICROELECTRONICA.

1. OBIJETO.

El objeto de esta convocatoria es promover el interés en el Master de Formacién Permanente
Multinacional en Microelectrénica, master que ofrece una formacién avanzada que permite preparar
a los estudiantes para desempefiarse en una amplia variedad de roles en la industria relacionada con
la tecnologia electrdnica, desde el disefio y desarrollo de productos electrénicos hasta gestidon de

tecnologia en sistemas electrdnicos o la investigacidn y el desarrollo de nuevas tecnologias.

2. PERSONAS DESTINATARIAS.

Podran participar los y las estudiantes que tengan interés en cursar este afio 2025-2026 el Master de
Formacién Permanente Multinacional en Microelectrdnica de la Universitat de Valéncia y que, en la

fecha de finalizacién del plazo de presentacién de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:

a) Haberse matriculado en el Master de Formacion Permanente Multinacional en

Microelectrdnica en el curso académico 2025-2026.

b) Haber realizado el primer pago de matricula del Master como persona fisica.

3. CUANTIAS DE LAS BECAS.

Consta en el respectivo expediente la consignacién presupuestaria adecuada y suficiente para atender

las obligaciones de gasto que puedan derivarse de esta convocatoria.

Las becas se financiaran a cargo del capitulo VII del presupuesto de la Universitat de Valéncia para
2025, a cargo del capitulo VII, especifica 20240559, del presupuesto de gastos de 2025 de la Catedra
de Materiales Avanzados para la Industria de Semiconductores y Circuitos Integrados (PERTE Chip) por
un importe de hasta 90.000 €. Este proyecto esta financiado por la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales”. Referencia: TSI-069100-2023-0012, con fondos del

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Se financiara el 100% del importe de la matricula para cada una de las personas que cumplan los

requisitos y hayan formalizado su matricula.

La dotacion total y Unica de la beca para cada persona beneficiaria es de 7500€ y en ningln caso tiene

consideracion de salario o remuneracion.
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La condicion de persona beneficiaria de esta beca soélo se puede obtener en un Unico curso académico

y por una sola vez.

La percepcién de la beca para la realizacion del Master de Formacidon Permanente Multinacional en
Microelectrdnica no tiene en ningun caso efectos juridico laborales entre la persona beneficiaria y la

Universitat de Valéncia.

4. COMPATIBILIDAD.

Estas becas son incompatibles con cualquier otra ayuda publica o privada para la misma finalidad.

5. PRESENTACION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION.

Las solicitudes se tienen que presentar mediante el formulario incluido en el anexo Il a través de la
Sede electrénica de la Universitat de Valencia, haciendo uso del procedimiento de registro electrénico

gue se encuentra accesible en https://links.uv.es/Mz4FQPg con usuario y contrasefia de la Universitat

de Valencia, con registro previo en la sede o con certificado electrénico digital.

Las solicitudes deberdn ir dirigidas a Catedras Institucionales y de Empresa siguiendo la siguiente ruta:
“Tipo de unidad” Servicios universitarios, generales y centrales; “Organo al que se dirige” Servicio de
Transferencia e Innovacidn; “Tramitacion deseada” Gestiones especificas de la unidad, Catedras

Institucionales y de empresa. En https://links.uv.es/uvcatedres/Ajudes se puede consultar una guia de

ayuda.

Segun el articulo 2.1.e) del Reglamento de administracion electrdnica de la Universitat de Valencia, los
miembros de la comunidad universitaria estan obligados a relacionarse con la Universitat de Valencia
a través de medios electrénicos por lo que las solicitudes deben cumplimentarse necesariamente por

la sede electrénica de la UV en el caso del estudiantado de la Universitat de Valéncia, y por la misma

sede.

Con la entrega de la solicitud, la persona solicitante declara, bajo su responsabilidad:
a. Que acepta las bases de la convocatoria.

b. Quetodos los datos incorporados a la solicitud son ciertos.

c. Que sabe que la inexactitud de las circunstancias declaradas da lugar a la denegacién o

revocacion del premio.

d.  Que no estdincursa en ninguna de las circunstancias que recoge el articulo 13.2 de la ley 38/2003,

de 17 de noviembre, general de subvenciones.
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Con la solicitud se debera presentar la siguiente documentacion:
- Instancia solicitando participar (Anexo Il).
- Carta de aceptacion de la convocatoria y sus bases (Anexo ).
- Declaracion responsable (Anexo IV).
- Copia del Master de Formacion Permanente Multinacional en Microelectrénica
- Documentacidn justificativa del primer pago del master como persona fisica.

- Copia informativa del expediente académico de Grado con las calificaciones de las asignaturas de

las que consta salvo que hayan estudiado el grado en la Universitat de Valéncia.

Se puede requerir a las personas solicitantes la presentacion de los documentos originales para
confrontarlos con los presentados, o cualquier otro documento que se considere necesario para la

concesion de estas becas.

Toda documentacion que se presente fuera del canal establecido o con posterioridad al plazo de
finalizacidn de presentacion, no sera tenida en cuenta. Igualmente, si no cumple con las estipulaciones

recogidas en estas bases, no sera aceptada y no participara en el premio.

Si la solicitud de iniciacién no redne los requisitos que sefiala el articulo 66 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y, en su caso, los
que sefala el articulo 67 u otros exigidos por la legislacion especifica aplicable, se requerird al
interesado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta o acompafe los documentos
preceptivos, con indicacién de que, si asi no lo hiciera, se le tendra por desistido de su peticién, previa

resolucién que debera ser dictada en los términos previstos en el articulo 21.

La documentacidn presentada, salvo la de las candidaturas ganadoras, sera borrada y eliminada de las
Bases de Datos de la Universitat de Valéncia una vez entregada la beca y se hayan cumplido los

términos para la resolucién de los posibles recursos.

6. PUBLICACION Y PLAZO DE PRESENTACION.

Un extracto de las bases de la presente convocatoria se publicara en Diario Oficial de la Generalitat

Valenciana (DOGV).

Las bases se publicaran en el tablén oficial de la Universitat de Valéncia https://tauler.uv.es/ y en la

pagina web de catedras de la Universitat de Valéncia [http://www.uv.es/catedres], sin perjuicio de

que puedan publicarse en otros medios que se consideren adecuados.

Las solicitudes se podran presentar a partir del dia siguiente de la publicacidon del extracto de esta

resolucién en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y hasta el 21 de octubre de 2025.
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7. ORGANO INSTRUCTOR, ORGANO DE EVALUACION Y CRITERIOS DE VALORACION.

Para la instruccién de este procedimiento serd competente el Servei de Tranferéncia i Innovacio de la
Universitat de Valencia. El érgano competente para la resolucién de la convocatoria serd el

vicerrectorado de Innovacién y Trasferencia.

El procedimiento de concesidn se tramitara en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con
la seccién 1a, capitulo Il del titulo X de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector

Publico Instrumental y de Subvenciones.

Organo de evaluacion.

La Comisiéon de Evaluacion de las solicitudes presentadas estard formada por profesores e

investigadores pertenecientes al equipo de trabajo de la Catedra.

La comision de evaluacion es designada por el vicerrectorado de Innovacion y Transferencia, y tiene la
facultad de interpretacion de cualquier circunstancia no prevista en estas bases para un mejor

cumplimiento del objetivo de la ayuda.

Criterios de valoracion.

La evaluacién de las solicitudes se realizard examinando la documentacidon para comprobar que se
cumplen los requisitos establecidos. En caso necesario, se establece como criterio de prelacion de

solicitudes, la nota media del expediente que da acceso al master.

La Comision Evaluadora elevara la propuesta de concesion de la beca con las puntuaciones de nota
media del expediente correspondientes al vicerrectorado de Innovacion y Transferencia de la

Universitat de Valéncia que resolvera la concesidn de la misma.

8. RESOLUCION.
El vicerrectorado de Innovacién y Transferencia resolverd las becas.

La resolucion de la beca contendrd la consideracién de “apto” o “no apto” asignada a cada una de las
personas solicitantes por la Comisién Evaluadora una vez analizada la documentacion presentada, y

en su caso, la puntuacién correspondiente.

La resolucidon de concesion se hara en el plazo maximo de seis meses desde la publicacién de la
convocatoria en el DOGV, segln lo establecido en el articulo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

La resolucién de concesion con la relacion de beneficiarios y no beneficiarios se publicara, con efectos

de notificacion, en el tablén oficial de la Universitat de Valéncia [https://tauler.uv.es].
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Ademds, se le dara difusion, incluyendo enlaces a la publicacion del tabldn Oficial, en la pagina web:

www.uv.es/catedres.

9. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

Las personas beneficiarias de las becas tienen que comunicar por escrito la aceptacion o la renuncia
de la beca econémica en el plazo de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
publicacién de la resolucidon de concesidn definitiva, y entregar el documento de aceptacion (anexo

Il1) en el registro electrdnico de la Universitat de Valéncia.

Si no se entrega este documento en el plazo establecido, se entenderd que renuncia a la beca de

acuerdo con el art. 94 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun.

10. REVOCACION.

Las concesiones de becas pueden ser revocadas, con reintegro total o parcial del importe, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector
Publico Instrumental y de Subvenciones, por incumplimiento de las obligaciones referidas y si se
descubre que en la concesidon concurrié ocultacién o falseamiento de datos o si una vez recibido el

importe de la beca no se hace patente el pago del Master.

11. LEGISLACION APLICABLE.

En lo no previsto por la convocatoria, esta deberd interpretarse conforme a la legislacién aplicable a
las ayudas y otras aportaciones dinerarias sin contraprestacion realizadas por los entes pertenecientes
al sector publico de la Comunidad Valenciana, esto es, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Ley 9/2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana y Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Publica, del

Sector Publico Instrumental y de Subvenciones.

12. RECURSOS.

Contra la resolucién de concesién de estos premios, que agota la via administrativa, se podra
interponer recurso potestativo de reposicion en el plazo de un mes desde el dia siguiente a su
publicacién, ante el mismo érgano que ha dictado la resolucién, o bien directamente un recurso
contencioso administrativo ante los drganos de la jurisdiccion contenciosa administrativa de la

Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a su publicacidn.
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13. DATOS DE CARACTER PERSONAL.
13.1. Datos del Responsable.

Universitat de Valéncia Estudi General
CIF: Q4618001D
Avda. Blasco Ibafez 13

46010 Valencia
lopd@uv.es

13.2. Finalidades y base juridica del tratamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de proteccién de datos de cardcter personal y garantia de derechos digitales, le informamos de que
los datos personales suministrados en este proceso se incorporaran a los sistemas de informacién de
la Universitat de Valéncia que procedan, con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participacién
en el premio de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.
13.3. Procedencia de los datos.

La Universitat de Valéncia Unicamente tratara los datos proporcionados por el solicitante.
13.4. Destinatarios de los datos personales.

En el marco de la relacién que se establece con motivo de la solicitud de participacidn en el programa,
se informa de que se cederan los datos estrictamente necesarios en los siguientes supuestos y para

las finalidades siguientes:
- A entidades financieras para el pago de los importes de los premios concedidos.

- Publicacidon de la resolucién de concesién en el tablon oficial de la Universitat de Valéncia.
Adicionalmente, a efectos informativos, podra informarse de la resolucidon en pdginas web alojadas

bajo el dominio oficial de la Universitat de Valéncia.

- Publicacion de las personas beneficiarias, importe y objeto de la ayuda en el portal de transparencia

de la Universitat de Valéncia https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia ,

en cumplimiento de lo establecido en el articulo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno y del articulo 23 de la Ley 1/2022, de

13 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participacion Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

| Edicién Ayudas Master Catedra de Materiales Avanzados para la Industria de Semiconductores y Circuitos Integrados-PERTE Chip (2025) [ 7 de 12]

“Proyecto financiado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales”. Referencia: TSI-069100-2023-0012

PERTE Chi

o Financiado por - %g
ey la Unién Europea ﬁ-}, DECIPANA  PARA LATRANSFORMACION DIGITAL Plan de Recugeracién, ES 4 a dl ital oo e
it NextGenerationEU Py BEELAELNGIOH BLBLCA I W Transformacion y Resiliencia aIl g


mailto:lopd@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia-1285924287697.html

VNIVERSITAT
I VALENCIA

- Ala Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo establecido en el articulo

20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
13.5.Plazo de conservacion de los datos.
Los datos se conservaran y seran, si procede, cancelados de acuerdo con los siguientes criterios.

A. En cuanto a las personas concurrentes a las cuales no se conceda la ayuda, los datos se conservaran
durante los periodos previstos en la legislacion administrativa en garantia de los derechos de los

concurrentes.

B. En cuanto a las personas concurrentes a los cuales se les conceda la ayuda, los datos se conservaran
durante todo el periodo vinculado a la gestidn del programa, se incorporaran si procede al expediente
del estudiante y se conservaran con finalidades de acreditacién y certificacion de la concesion y de

cualquier otro mérito académico relacionado.
13.6. Derechos.

Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el
acceso a sus datos personales, y su rectificacidon o supresion, o la limitacién de su tratamiento, o a
oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas

podran ejercer sus derechos, mediante el envio de un correo electrénico dirigido a uvcatedres@uv.es,

desde direcciones oficiales de la Universitat de Valéncia, o bien mediante escrito acompafado de copia
de un documento de identidad y, en su caso, documentacién acreditativa de la solicitud, dirigido al

Delegado de Proteccién de Datos en la Universitat de Valencia.
13.7. Derecho a presentar una reclamacidén ante una autoridad de control.

La Universitat de Valéncia, sus fundaciones y entidades asociadas estan adaptadas a la LOPD y al RGPD.
Tienen habilitada una direccidon lopd@uv.es para cualquier informacién, sugerencia, peticion de
ejercicio de derechos y resolucidon amistosa de controversias en materia de proteccidon de datos de
caracter personal, sin perjuicio del derecho a presentar una reclamacién ante la autoridad de control

competente.
13.8. Politicas de privacidad de la Universitat de Valéncia.

Pueden consultarse nuestras politicas de privacidad en http://links.uv.es/qBf2qd6
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D VALENCIA ANEXO Il Exp.

1 DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre:

Apellidos:

Correo Electronico: Teléfono:

Méritos

Es necesario adjuntar con esta solicitud:

- Copiade la matricula en el Master de Formacién Permanente Multinacional en Microelectronica.
- Documentacidn justificativa del primer pago del importe como persona fisica del Master.
- Expediente académico/copia informativa del grado con las calificaciones.

FechayFirma

Destino: Catedra de Materiales Avanzados para la Industria de Semiconductores y Circuitos Integrados.

2 LOPD

Los datos personales suministrados en este proceso, se incorporardn a los sistemas de informacion de la
Universitat de Valencia que procedan, con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participacion en la
ayuda de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a
sus datos personales, y su rectificacion o supresion, o la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al
tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas podrdn ejercer sus
derechos, mediante el envio de un correo electronico dirigido a uvcatedres@uv.es desde direcciones oficiales
de la Universitat de Valéncia, o bien mediante escrito, acompafiado de copia de un documento de identidad
y en su caso, documentacion acreditativa de la solicitud, dirigido al Delegado de Proteccién de Datos en la
Universitat de Valéncia, Ed. Rectorado, Avda. Blasco Ibdfiez, 13, VALENCIA 46010, lopd@uv.es..

Para mds informacion sobre el tratamiento, pueden consultar las Bases reguladoras de la primera
convocatoria de becas para cursar el Mdster de Formacion Permanente Multinacional en Microelectrénica en
esta Universidad durante el curso 2025-2026.
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CARTA ACEPTACION DE CONVOCATORIA Y SUS BASES

Don /Dofia:

En relacidon con los requisitos establecidos en la Convocatoria de las BECAS PARA AYUDAR
ECONOMICAMENTE A PERSONAS FISICAS CON LOS GASTOS QUE SUPONE CURSAR EL MASTER DE
FORMACION PERMANENTE MULTINACIONAL EN MICROELECTRONICA, manifiesto expresamente mi
aceptacion y conformidad con la Convocatoria, las Bases y los requisitos establecidos en la misma. De
igual forma manifiesto comprometerme a actuar con estricta sujecién a los términos de la referida

Convocatoria. Del mismo modo:
Conozco y acepto:

- Que con esta beca no se establece ningun tipo de relacién contractual ni laboral, ni implica
compromiso alguno por parte de la Universitat de Valéncia, de incorporacion futura a la plantilla de

éstas.

- El importe objeto de esta beca serd entregado directamente al beneficiario y en ningun caso

a empresas, fundaciones u otras personas juridicas.

Sin otro particular,
Firma

Nombre DNI:

Fecha
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VNIVERSITAT .
B VALENCIA ANEXO IV — DECLARACION RESPONSABLE
DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/NIE/PAS NOMBRE APELLIDOS
CORREO ELECTRONICO TELEFONO MOVIL CODIGO POSTAL LOCALIDAD PAIS

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

La persona que suscribe declara responsablemente:

- No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

- Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

AUTORIZACIONES

Para garantizar su derecho a no aportar documentos y evitarle tramites adicionales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulo 28), nos permite obtener
directamente sus datos personales que obren en poder de otras administraciones publicas, salvo que una ley especial

aplicable requiera su consentimiento expreso, por lo que, a tal efecto

[ Autoriza a obtener los datos relativos a hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la

Agencia Estatal de Administracién Tributaria

[0 Autoriza a obtener los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad social.

Firma de la persona solicitante En Valéncia, a

PROTECCION DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serdn tratados por la Universitat de Valéncia en calidad
de responsable, para la finalidad indicada en esta documentacidn y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccion de
Datos (UE) 2016/679, Ud. podrd ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresién y otros contemplados en el citado reglamento, conforme
se explica en la informacién adicional sobre proteccién de datos que puede consultar en documento anexo o en este enlace.
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